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中国上海，2002年 3月 26 日讯 — KLA-Tencor 公司 (Nasdaq: KLAC) 高层将参加今年在上海

举行的 SEMICON 中国展（3月 26 － 27日），共商公司在该地区的最新发展状况与未来扩

展大计。作为在过去几年内积极参与中国发展的一员，KLA-Tencor 公司计划扩展在中国的

机构，建立一个全球支持中心，作为除日本外的整个亚太地区的应用与服务中心。 

 

新中心的成立将使 KLA-Tencor 公司能与该地区客户更密切地合作，包括宏力半导体制造有

限公司 (GSMC) 与中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 (SMIC)，这两家公司都已大量订

购 KLA-Tencor 的工艺控制设备系列产品。这些设备的引入，使 GSMC 与 SMIC 拥有了以更

低成本提高产出率以及优化设备性能所需的新技术，从而能够满足该地区更强劲的需求。随

着全球的工业向更小的芯片与新的半导体工艺转变，例如铜工艺，KLA-Tencor 必将扮演重

要的角色，帮助其中国客户做好利用这些新技术投入批量生产的准备。 

 

最近几个月，KLA-Tencor 已经推出了一系列工具与服务项目，旨在帮助芯片制造商增强对

设备产出率的控制能力，其中包括 µLoop和 iMove。µLoop 是一种具有革命意义的技术，

可使芯片制造时的每个电气产能实现周期从八周缩短到几天，而 iMove 服务项目旨在提供

高性价比、灵活的工厂搬迁支持，以适应亚洲半导体工业的迅速发展，从而保护厂商对这

些工具的投资。随着 200mm 晶片制造技术从亚洲其它国家迅速引入中国，这项服务对于中

国扩展其半导体市场的举措，尤其具有重要的意义。 
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KLA-Tencor 公司中国区总裁李家震先生将参加“国际半导体设备与材料 (SEMI) 制造技术与

材料研讨会”，并于 3月 26日 13:30 在上海世贸商城 2 层 5A 室会议发表演讲，介绍先进的

晶片制造工艺的新型产出管理技术。李先生在 SEMICON China 2001 上被任命为 KLA-

Tencor公司中国区总裁。 

 

KLA-Tencor 中国公司地址为上海市新金桥路 28号新金桥大厦 1902室（201206）。如需了

解更多信息，请与公司联系，电话：+86-21-58342435，传真：+86-21-58346654。 

 

欢迎参加在上海国际会议中心举行的 SEMICON China 2002，莅临 KLA-Tencor 公司 810号展

位。 

 

KLAKLAKLAKLA----TencorTencorTencorTencor    公司简介：公司简介：公司简介：公司简介：KLA-Tencor是全球领先的专为半导体制造和相关行业提供过程控

制和产出管理解决方案供应商。公司总部设在美国加利福尼亚州圣何塞，在世界各地设有

办事处和服务机构。作为 S&P500强企业，KLA-Tencor 公司在 Nasdaq 上市交易，交易代

码 KLAC。欲了解更多信息，请访问公司网站http://www.kla-tencor.com    
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